
Flexibler Wärmeleitkörper (FHC) für Interscale,
20 mm

KATALOGNUMMER

24830-005

 

Der Leitblock dehnt sich vertikal aus bzw. zieht sich
zusammen, um additive Toleranzen auszugleichen, und
optimiert den Oberflächenkontakt und Druck entlang des
Wärmepfades; daher ist kein Wärmeleitpad erforderlich.

ZERTIFIZIERUNGEN

MERKMALE

Ausgelegt für Intel-, AMD-, Via-, Freescale-, Nvidia- und Texas Instruments-Prozessoren mit BGA-Sockel

Branchenweit einmalige Konduktionskühlleistung, 10 % mehr Kühlleistung als konventionelle Konduktionskühlungen

Zum Patent angemeldete Konduktionskühlung für Elektronik mit kleinem Formfaktor

Mit thermisch leitfähigem Klebeband auf Leiterplatte befestigt

Leitblock kann sich vertikal ausdehnen/zusammenziehen, um Toleranzen auszugleichen, und optimiert den
Oberflächenkontakt und Druck entlang des Wärmepfades; daher kein Wärmeleitpad erforderlich

Kompatibel mit Interscale-C-Gehäusen

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterblock

Produktfamilie: Interscale

Typ: Wärmeleiter

Passt zu: Gehäuse

 
We connect and protect



Anzahl Verpackungen: 1

Tiefe: 22mm

Breite: 22mm

Oberfläche: Eloxiert; Aluminium verzinkt

Gross Weight: 0.074kg

Material: Aluminium; Stahl

WARNUNG
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie
zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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Asia
Shanghai, China
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Middle East & India
Dubai, United Arab
Emirates
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Bangalore, India
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Chat with us:
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